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depose en des em placenents pr6d6term nes sur une feuille en for- ne de
bands (63) Dispositifpounrnettensuog@bandedes mion~ 20 duct eur s6pare (1) etant on
tranche seampesantd i seniconduetewrsradéptesf@&ida | | e aut oadhesi ve (6), est anene A une
di st ance techniquecde nipniageren sutfacddMS aiepat | a feuille on forns de bando (3)
anmen6e suféjidéeospadunp manie sipardeiaeyedescr dPs6s X-Y (10), la tranche 25

som condu@#@?-@&“@é@“ﬁ??ﬂﬂ@@d%'méw d'un dis- positif d'ajustenent

opt oel ect goé' §Eﬂ‘°‘?"‘&éfpéﬁl'? If%t en forns de bando (3) anenee sur |a
table A rr%‘tH?é Fhede Mde maniere que |a surface devant etre
appl i quee 'ﬁ“ﬂEP'?j? ss"" g a"i‘h’“sem conducteur (1) soit sitube on

vi a- A- V|§‘e 1a Rouche de colle (4), et quo pour

o
repousser é’"rﬁ?@erm %ﬁ%’%ﬁ?:’t"ﬁg?r}duct eur (1) hors de la tranche

sem condu pourvu de | a couche de 35 colle (4),

de la feuﬂ],&n%zggdgﬁde est prévu un dispositif de poussee
(9). 7. DheRasivembnts ,*g&r;g_y ﬁ,) lifLisnaRl cakion 6, caracterise par le fait qus
| e di sposieniidondiGtriddueEalife @@ mophiduias- 40 tige d' ej ecthon actionnee d' une
mani br e epdemt dsustefRRtdplodlsttronidue (Fj &F®de pour equi per une carte adaptea A la
t echnoi ogfesllieckn fore\dectgfdeds) americh i @ tdbldS avec 45 des mi croconposants

sem condu& imeuvements\doissp X-Y (¢G) de Matidre quaont es on surface, qui sontd6épos6s a des
di st ancesladirfacedesant &trerappligeéefddminlidrazoren fsor no de bande et sont colls A cette
der ni br e, pasent senticondusteun(d solt eituéaen vistd' on appl i que une coll e conductrice 50
(14) en désdunepblacomartigarsidglecd@hedarolees de | a carte (12), qui est pourvue de
pl ots de 4hei@ue roucrepopsser g migipcamposgnisese trouve sur une table a nmou- venents
croi ses Xoigondupfeur (d) horsidala ’ﬁ!“ﬂ??%""ﬂé’“@@hnem on- (13), et on applique les

M cr oconpiee suskemelacamentspouevi delaceuchrdes 4) sur les plots de connexbon (13)

- llg (4), de fa feujl ande (3)Lpst
Bgﬁ(rj\(;uz d® mn%?iﬁsﬁf}?pﬁﬂﬂg?ﬁ e @t en lea retirantde lafeullle en formede

7. Dispositif suivant la revendication 6, caractérisé
par le fait que le dispositif de poussée (9) estune 40
tige d'éjection actionnée d'une maniére électro-
mécanique.

8. Procédé pour équiper une carte adaptée a la
technologie de montage en surface TMS avec 45
des microcomposants semiconducteurs TMS ap-
tes & &tre montés en surface, qui sont déposés a
des distances définies sur une feuille enforme de
bande et sont collés & cette derniére, caractérisé
par le fait qu'on applique une colle conductrice 50
(14) en des emplacements prédéterminés de la
carte (12), qui est pourvue de plots de raccorde-
ment (13) et qui se trouve sur une table & mou-
vements croisés X-Y (9), sur les plots de
connexion (13), et on applique les microcompo- 55
sants semiconducteurs (1) sur les plots de
connexion (13) pourvus de la colle conductrice
(14) enles retirant de la feuille en formede bande



